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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENVIRONMENTAL TESTING -
Part 2-20: Tests —

Test T: Test methods for solderability
and resistance to soldering heat of devices with leads

FOREWORD

this end and in addltlon to other activities, IEC publishes International
Technical Reports, Publicly Available Specmcatlons (PAS) and Guijdes

governmental organizations liaising with the IEC also part|0|pate i
with the International Organlzatlon for Standardization (ISO

and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable effqrts \ t re that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

between any IEC Publication gnding nationalor regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no joarkiQg proce s approval and cannot be rendered responsible for any
equipment decl j i ication.

6) All users should e re 2 s iti i ication.

7) No liability shall atta employees, servants or agents including individual experts and
members of its t and I[EC National Committees for any personal injury, property damage or
other damage,. of any wattwe whatsoevef, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arisingnolt o pubhication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications

8) Attentidn i wn\te_the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensa

9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60068-2-20 has been prepared by IEC technical committee 91:
Electronics assembly technology.

This fifth edition cancels and replaces the fourth edition, published in 1979 and its
Amendment 2 (1987). Amendment 2 includes Amendment 1. This fifth edition constitutes a
technical revision and includes test conditions and requirements for use of lead-free solder.

The major technical changes with regard to the fourth edition are the following:

— the solder globule test is deleted;
— test conditions and requirements for lead-free solders are added.


https://webstore.iec.ch/publication/511&preview

This is a preview - click here to buy the full publication

60068-2-20 © IEC:2008 -5-

This bilingual version, published in 2009-08, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
91/764/FDIS 91/774/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Dy

A list of all the parts in the IEC 60068 series, under the gené
can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of thi
the maintenance result date indicated on the IEC
the data related to the specific publication. At thi

* reconfirmed,
* withdrawn,
» replaced by a revised edition, or
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ENVIRONMENTAL TESTING -
Part 2-20: Tests —

Test T: Test methods for solderability
and resistance to soldering heat of devices with leads

1 Scope and object

This part of IEC 60068 outlines Test T, applicable to devices with leads
surface mounting devices (SMD) are described in IEC 60068-2-58.

ering tests for

eutectic tin lead (Pb), or lead-free alloys.
The procedures in this standard include the solder batp

The objective of this standard is to ensure tha
meets the applicable solder joint requjrements~Qf Ik
test methods are provided to ensure that the €ompq
to which it is exposed during soldering.

NOTE Information about wetting time and wet{ing fgrce can € i
See IEC 60068-2-54 (solder bathxethod) and IEC 6 oldef bath and solder globule method for SMDs).

2 Normative refere

The following r
For dated referenegs, ¢

of the referenced dp

state (unsaturated pressurized vapour)

IEC 60068-2-78, Environmental testing — Part 2-78: Tests — Test Cab: Damp heat, steady
State

IEC 60194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions

IEC 61191-3, Printed board assemblies — Part 3: Sectional specification — Requirements for
through-hole mount soldered assemblies

IEC 61191-4, Printed board assemblies — Part 4: Sectional specification — Requirements for
terminal soldered assemblies
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS D’ENVIRONNEMENT -
Partie 2-20: Essais —

Essai T: Méthodes d'essai de la brasabilité et de la résistance
a la chaleur de brasage des dispositifs a broches

AVANT-PROPOS

domaines de I|'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre au
Internationales, des Spécifications Techniques, des Rapports Technic
au Public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publlcatlon( E

3) Les publications CEl se présentent sou
agréées comme telles par les Comités nati

rnanit le marquage comme indication d’approbation et sa
atériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

e que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris
'penses découlant de la publlcatlon ou de Iut|I|sat|on de cette Publication de

8) L' i iréey sur les références Normatives citées dans cette publication. L'utilisation de
publications référengées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale CEl 60068-2-20 a été établie par le comité technique 91 de la CEl:
Techniques d'assemblage des composants électroniques.

Cette cinquiéme édition annule et remplace la quatrieme édition publiée en 1979 et son
Amendement 2 (1987). L’Amendement 2 comprend ’Amendement 1. Cette cinquiéme édition
constitue une révision technique et inclut des conditions d’essai et des exigences concernant
I'utilisation de la brasure sans plomb.

Les principales modifications techniques par rapport a la quatrieme édition sont les suivantes:

I’essai de gouttelette de brasure est supprimé;
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— des conditions et des exigences d’essai concernant les brasures sans plomb sont
ajoutées.

La présente version bilingue, publiée en 2009-08, correspond a la version anglaise.
Le texte anglais de cette norme est issu des documents 91/764/FDIS et 91/774/RVD.

Le rapport de vote 91/774/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

La présente publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60068, sou Essais
d’environnement, peut étre trouvé sur le site internet de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne ifté avant la date du
résultat de la maintenance indiquée sur le site web I'adresse suivante:
«http://webstore.iec.ch», dans les données liées a lap . A cette date, la

publication sera

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, o

&%\@
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ESSAIS D’ENVIRONNEMENT -
Partie 2-20: Essais —

Essai T: Méthodes d'essai de la brasabilité et de la résistance
a la chaleur de brasage des dispositifs a broches

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEl 60068 décrit I'essai T qui s’applique aux
Les essais de brasage des composants pour montage en surface (CM
CEI 60068-2-58.

dispositifs a broches.
sont desrits dans la

La présente norme fournit des procédures pour déterminer la grasapi ite etYa résjstance a la

brasure sans plomb.

Les procédures de la présente norme incluent le
fer a braser.

brasabilité de leurs extrémités est en isfaire aux exigences applicables aux
joints de brasures des CEI 61191-3 et 611 des méthodes d’essai sont fournies

NOTE Des informatlons co ofce de mouillage peuvent étre obtenues par des
méthodes d’essai utj e Q . Voir la CEl 60068-2-54 (méthode du bain de brasage) et la

CEI 60068-1, Essaisd'environnement — Partie 1: Généralités et guide
CEIl 60068-2-2, Essais d'environnement — Partie 2-2: Essais — Essai B: Chaleur seche

CEI 60068-2-66, Essais d'environnement — Partie 2: Méthodes d’essai — Essai Cx: Essai
continu de chaleur humide (vapeur pressurisée non saturée)

CEIl 60068-2-78, Essais d'environnement — Partie 2-78: Essais — Essai Cab: Chaleur humide,
essai continu

CEI 60194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions
(disponible en anglais uniqguement)

CEI 61191-3, Ensembles de cartes imprimées — Partie 3: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a I'assemblage par brasage de trous traversants
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CEI 61191-4, Ensembles de cartes imprimées — Partie 4: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a I'assemblage de bornes par brasage

@%
S
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